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Contact our expert today: cnash@indium.com

Halogen-Free, No-Clean

Indium8.9HF  
Solder Paste Series
• Very low QFN & BGA voiding

• Industry leading performance across all key 
solder paste properties

• Best-in-class printing performance

• Unique oxidation barrier eliminates  
head-in-pillow and graping

• Room temperature stable

Solder Products 
for Automotive 
Manufacturing

Competitor Paste Indium8.9HF

Halogen-Free, No-Clean

Customer
Experience:
From >40% voiding down 
to <11.6% by switching to 

Indium8.9HF

Indium8.9HF
Paste 1 Paste 2 Paste 3 Paste 4

Excellent Response-to-Pause Print PerformanceRoom Temperature Stable

Limited variation, even for 
small apertures

Consistent solder volume 
over eight hours

Consistent performance from the 
first jar to the last jar

Transfer Efficiency for Square Apertures  
vs. Time in refrigerator <10°C

Printing is the same, whether the solder paste is 
brand new or at the end of its shelf life

+Response-to-pause 
 printing performance
+Stability



Sprechen Sie noch heute mit unserem Experten: akarch@indium.com

Halogenfrei und No-Clean

Indium8.9HF  
Lotpasten-Serie
•	Sehr niedriges Voiding bei QFN & BGA

•	Führende Lotpasten-Eigenschaften bei 
allen Leistungsmerkmalen der Industrie 

•	Druckeigenschaften sind Best-in-Class

•	Einzigartige Oxidationsbarriere verhindert 
Head-in-Pillow sowie Graping-Effekt

•	Hohe Stabilität bei Raumtemperatur

Hier erfahren Sie mehr: www.indium.com/avoidthevoid
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Mitbewerber-Paste Indium8.9HF

Halogenfrei und No-Clean

Anwender-
Erfahrung:

Von >40 % Voiding 
erhebliche Minimierung 
auf nur noch <11.6% mit 

Indium8.9HF

Indium8.9HF
Paste 1 Paste 2 Paste 3 Paste 4

+Ausgezeichnete Druckergebnisse  
auch nach Unterbrechungen

+Stabilität

Lotmaterialien 
für die Automobil-
Elektronik

Konstante Raumtemperatur

Geringe Schwankungen, 
sogar bei kleinen 
Schablonenöffnungen

Gleichmäßige Druckergebnisse von 
der ersten bis zur letzten Dose

Gleichmäßiges 
Pastenvolumen 
über 8 Stunden

Die Druckergebnisse sind stabil, unabhängig ob die Lotpaste 
frisch produziert oder am Ende ihrer Nutzungszeit ist
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Zeit in der Kühlung
Transfer-Effizienz für quadratische 

Schablonenöffnungen in Relation zur Zeit 
in der Kühlung bei <10°C 

Bauteil-ID

Ausgezeichnete Druckergebnisse auch nach Unterbrechungen
Varianz des Vergleichsmusters = 0,012; Form = S
Darstellung der Varianz für Pastenvolumen (%)
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Boardnummer
Zeit
Schablonendicke
Druckgeschwindigkeit
ML % & Losbezeichnung

Boardnummer
Zeit
Schablonendicke
Druckgeschwindigkeit
ML % & Losbezeichnung

Vor der Unterbrechung 2 Stunden nach Unterbrechung 1 Woche nach Unterbrechung

Vor der Unterbrechung 2 Stunden nach Unterbrechung 1 Woche nach Unterbrechung


